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Unsere  
Produkte
ASSCON-Dampfphasen-Lötanlagen
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 � Prozessflüssigkeit wird bis zu ihrem 
Siedepunkt aufgeheizt (z. B. 230°C 
für bleifreie Anwendungen)

 � Siedepunkt ist zugleich die Prozess-
temperatur

 � Flüssigkeitsfilm schließt Oxidation 
vollständig aus

 � über den Flüssigkeitsfilm wird die 
Energie auf die Baugruppe über
tragen

 � die Energieübertragung wird über 
die Dampferzeugung und damit 
über die Kondensation geregelt

 � Energiezufuhr erzeugt Dampf
 � Dampfzone baut sich auf und wird 

permanent sensorisch überwacht
 � Dampftemperatur entspricht Siede-

temperatur der Prozessflüssigkeit
 � Lötprozess kann beginnen

 � mit dieser regelbaren Energie-
übertragung / Kondensation wird 
das eingestellte Lötprofil erreicht 

 � Baugruppe erwärmt sich bis zur 
Dampftemperatur

 � Kondensation stoppt automatisch 
und Dampfzone steigt wieder an

 � Baugruppe fährt in die Dampfzone
 � Dampf kondensiert auf der 

Baugruppe und bildet einen 
geschlossenen Flüssigkeitsfilm 
um die gesamte Baugruppe

 � Dampfzone stabilisiert sich auf 
Höhe der Baugruppe

 � Lötvorgang ist beendet
 � Baugruppe fährt aus der Dampf

zone heraus
 � Prozessflüssigkeit dampft von 

Baugruppe sofort vollständig ab
 � trockene Baugruppe fährt in 

Kühlzone

Mit und ohne Vakuum ist eine 
qualitative Lötung möglich.

Zentrale techno­
logische Vorteile

 � Einfachheit 
Mit wenigen Parametern 
zum gewünschten 
Lötprofil

 � Prozesssicherheit 
Eigensicherer Lötprozess, 
Überhitzung von Bau-
gruppen ausgeschlossen

 � Qualität 
100 % sauerstofffreier 
Prozess mit besten 
Benetzungseigenschaften

 � Umweltschonend 
Einsparung von bis zu 
70 % des Energiebedarfs 
in der Fertigung

 � Flexibilität 
Keine Wartezeiten bei 
Produktwechsel
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Der Lötprozess

1   Baugruppe  2   Flüssigkeit  3   Heizelement  4   Dampf  5   Flüssigkeitsfilm



Unsere Kunden  
bestätigen die Qualität
Im Multi Vacuum Prozess kann eine Baugruppe nachein-
ander mehreren individuell einstellbaren Vakuum-Behand-
lungen unterzogen werden. Diese können abhängig von 
den Anforderungen des Produkts sowohl vor als auch im 
Liquidus der Lotpaste ausgeführt werden.

Clean Vacuum Technology
Bei diesem patentierten Verfahren erfolgt der Vakuum-
prozess außerhalb der heißen Dampfzone. Die trockene 
Baugruppe während des Vakuumprozesses verhindert u. a. 
Gasblasenbildung und Micro-Explosionen infolge Druck-
veränderung. Verfahrensbedingt ist eine sofortige Kühlung 
der Baugruppe noch im Vakuummodul garantiert. Zugleich 
wird ein Heraussaugen von Dampf durch den Vakuumpro-
zess verhindert und der Betriebsmittelverbrauch so signifi-
kant reduziert.

Die lunkerarme 
Lötung von blei­
freien Baugruppen 
mit konventionel­
len Bauteilen ist 
unter Einhaltung 
der bekannten 
Prozesslimits nur 
mit Vakuumlöt­
anlagen möglich.

< 1 %  
Lunker

hochleistungs-led 

mit Vakuum

ohne Vakuum
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1997
	� entwickelte ASSCON zusammen mit einem  
Industriepartner das weltweit erste Vakuum-
verfahren im Dampfphasenlötprozess.



Weltweit führend
in der Dampfphasen-Technologie

VP310 
VP510

  flexibel
  einfach

VP800 
VP800 
vacuum

  universell einsetzbar
  kompakte Bauweise
  vakuumfähig

VP1000 
VP6000  
vacuum

  stand alone
 � ideal auch für 24/7 

Mehrschichtbetrieb
  vakuumfähig

VP2100–100 
VP2100–100 
vacuum

  kompakte Bauweise
  inline (werkstückträgerlos)
  vakuumfähig

VP2000 
VP7000  
vacuum

  inline (werkstückträgerlos)
  hoher Durchsatz
  kürzeste Produktwechselzeit
  vakuumfähig

  

TOP LOADER ANLAGEN BATCH ANLAGEN INLINE ANLAGEN

 � innerhalb weniger Minuten einsatz-
bereit

 � mit 240 V-Anschluss unabhängig 
von festen Versorgungssystemen

  an jedem Standort einsetzbar
 � einfache, selbsterklärende 

Bedienung

  sensorgesteuerte Prozessführung
  geringe Aufstellfläche

 � durch Werkstückträger flexibel und 
leistungsfähig einsetzbar

 � besonders geeignet für häufige 
Produkt- und Programmwechsel

  echtes Inlinesystem mit Stiftkettentransport
  kompakte Bauweise
  Inline (werkstückträgerlos)
  vakuumfähig

  echtes Inlinesystem mit Stiftkettentransport
 � automatische Breitenverstellung und Mitten

unterstützung
 � verfahrensbedingt schnelle Produktwechsel  

ohne Wartezeit
  ideal für EMS und Mehrschichtbetrieb
  Doppelspur für höchste Durchsätze

VP 310

300 x 300

VP 510

450 x 450

VP 800

610 x 460

VP 800 
VAKUUM

480 x 295

VP1000

610 x 610

VP6000 
VAKUUM

600 x 600

LP-FORMAT BIS

750 x 620

VAKUUM BIS

620 x 520 

LP-FORMAT BIS

620 x 620

DOPPELSPUR­
TRANSPORT BIS

620 x 275 x 2*

  KÜHLWASSER-RÜCKKÜHLSYSTEM MIT ELEKTRISCHEM KÜHLAGGREGAT

    PERMANENT FILTER SYSTEM FÜR PROZESSMEDIUM 

  CLEAN VACUUM TECHNOLOGIE

  MULTI VACUUM

  DYNAMIC PROFILING

  DYNAMIC PROFILING PLUS +
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  Stiftkettentransport 
  Ohne Werkstückträger
  Dynamic Profiling
  Permanent Filtersystem
 � Mit oder ohne Vakuum / 

Multi Vacuum

LP-FORMAT

VP2000 -410:

bis 620 x 275 mm x 2 

LP-FORMAT

VP2100 -100

bis 750 x 620 mm 
bis 620 x 520 mm (Vakuum)
VP2000 -210

bis 620 x 520 mm*1 
bis 1.200 x 520 mm*2

VP2000 -310

bis 620 x 620 mm*1 
bis 1.500 x 620 mm*2

VP7000 -200

bis 520 x 450 mm*1 
bis 1.040 x 450 mm*2

*1  ZWEIERBEL ADUNG 
*2  OPTION LONGBOARD

Lean 
Production 
mit Dampf­
phase Inline

EINFACHSPURTRANSPORT DOPPELSPURTRANSPORT

bis zu  
70 %
 Senkung des Energieverbrauchs möglich



Hoher Durchsatz

Seit 1999 setzen Kunden auf die ASSCON 
Dampfphasenlötsysteme mit Stiftketten
transport als echte Inline-Lösung für ihre 
Elektronikfertigung.

Permanentfiltersystem (PFS) – pumpenloses Filter
system zur kontinuierlichen Filtration des Prozessmedi-
ums (Galden) während des Anlagenbetriebs. Reduziert 
signifikant die Anlagenverschmutzung und verlängert die 
Wartungszyklen.

Dynamic Profiling misst und steuert in Echtzeit vollauto-
matisch jedes Temperaturprofil auf Produktebene.

Dynamic Profiling PLUS + erlaubt die vollautomatische 
Einstellung von Lötprogrammen. Über die Vorgabe der 
Profilparameter hinaus wird ein weiteres Eingreifen des 
Anlagenbedieners in die Einstellung des Lötprogramms 
vollkommen überflüssig. In

lin
e

BeladezonePositioniermodul Lötzone Kühlzone

< 5 min.  
	Produktwechselzeit

	ab  
9 kW
	 Anschlussleistung



ASSCON Systemtechnik-Elektronik GmbH
Messerschmittring 35    86343 Königsbrunn    Germany
T  + 49 8231 . 95991 . 0    F  + 49 8231 . 95991 . 90

Dampfphase. Vakuum. Inline.
Löten Sie einfach!
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